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(57)摘要

本发明提供一种按键结构与应用其的可携

式电脑。按键结构包括基座、托架、感应电路、弹

性件、键帽以及锁附件。托架配置在基座上，感应

电路配置在托架上，且感应电路具有开口。弹性

件配置在感应电路上且罩覆开口。键帽配置在弹

性件上。锁附件穿过开口而将托架锁附至基座，

其中键帽、弹性件与锁附件同轴排列。
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1.一种按键结构，其特征在于，包括：

基座；

托架，配置在所述基座上；

感应电路，配置在所述托架上，所述感应电路具有开口；

弹性件，配置在所述感应电路上且罩覆所述开口；

键帽，配置在所述弹性件上且遮蔽所述弹性件；以及

锁附件，穿过所述开口而将所述托架锁附至所述基座，其中所述键帽、所述弹性件与所

述锁附件同轴排列，所述弹性件覆盖且遮蔽所述锁附件。

2.根据权利要求1所述的按键结构，其特征在于，所述弹性件的中央面呈H形而具有彼

此对应的上裙部与下裙部，所述键帽抵接所述上裙部，所述下裙部跨越且环绕所述开口，且

所述下裙部抵接所述感应电路。

3.根据权利要求1所述的按键结构，其特征在于，所述感应电路包括：

上电路层，所述弹性件的下裙部抵接所述上电路层；

下电路层，配置在所述托架上；以及

绝缘层，配置在所述上电路层与所述下电路层之间，

当所述键帽未受外力按压时，所述上电路层的导电部与所述下电路层的导电部隔着间

隙而彼此相对，当所述键帽受外力按压时，所述键帽通过所述弹性件施力于所述上电路层，

以使所述上电路层的所述导电部与所述下电路层的所述导电部通过所述间隙而彼此抵接

且电性导通。

4.根据权利要求3所述的按键结构，其特征在于，所述上电路层的所述导电部环绕所述

开口，所述下电路层的所述导电部环绕所述开口。

5.根据权利要求1所述的按键结构，其特征在于，所述锁附件是螺丝，所述基座具有凸

柱，所述凸柱具有螺孔以适配所述螺丝。

6.根据权利要求5所述的按键结构，其特征在于，所述托架具有凸部，抵接所述凸柱。

7.根据权利要求1所述的按键结构，其特征在于，所述基座包括底壳与电路板，所述电

路板组装于所述底壳，所述锁附件穿过所述电路板而锁附于所述底壳。

8.根据权利要求1所述的按键结构，其特征在于，所述基座包括底壳与电路板，所述电

路板组装于所述底壳，所述锁附件锁附至所述底壳且位于所述电路板的范围之外。

9.根据权利要求1所述的按键结构，其特征在于，所述基座包括底壳、电路板与螺柱，所

述电路板组装于所述底壳，所述螺柱设置于所述电路板，所述锁附件锁附至所述螺柱。

10.一种可携式电脑，其特征在于，包括：

机体，具有基座；

键盘模块，包括托架、感应电路与至少一按键，所述托架配置在所述基座上，感应电路

配置在所述托架上，且所述感应电路具有至少一开口，所述按键包括：

弹性件，配置在所述感应电路上且罩覆所述开口；

键帽，可拆卸地抵接在所述弹性件上；以及

锁附件，穿过所述开口而将所述托架锁附至所述基座，其中所述键帽、所述弹性件与所

述锁附件同轴排列。

11.根据权利要求10所述的可携式电脑，其中所述弹性件的中央截面呈H形而具有彼此
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对应的上裙部与下裙部，所述键帽抵接所述上裙部，所述下裙部跨越且环绕所述开口，且所

述下裙部抵接所述感应电路。

12.根据权利要求10所述的可携式电脑，其特征在于，所述感应电路包括：

上电路层，所述弹性件的下裙部抵接所述上电路层；

下电路层，配置在所述托架上；以及

绝缘层，配置在所述上电路层与所述下电路层之间，

当所述键帽未受外力按压时，所述上电路层的导电部与所述下电路层的导电部隔着间

隙而彼此相对，当所述键帽受外力按压时，所述键帽通过所述弹性件施力于所述上电路层，

以使所述上电路层的所述导电部与所述下电路层的所述导电部通过所述间隙而彼此抵接

且电性导通。

13.根据权利要求12所述的可携式电脑，其特征在于，所述上电路层的所述导电部环绕

所述开口，所述下电路层的所述导电部环绕所述开口。

14.根据权利要求10所述的可携式电脑，其特征在于，所述锁附件是螺丝，所述基座具

有凸柱，所述凸柱具有螺孔以适配所述螺丝。

15.根据权利要求14所述的可携式电脑，其特征在于，所述托架具有凸部，抵接所述凸

柱。

16.根据权利要求10所述的可携式电脑，其特征在于，所述基座包括底壳与电路板，所

述电路板组装于所述底壳，所述锁附件穿过所述电路板而锁附于所述底壳。

17.根据权利要求10所述的可携式电脑，其特征在于，所述基座包括底壳与电路板，所

述电路板组装于所述底壳，所述锁附件锁附至所述底壳且位于所述电路板的范围之外。

18.根据权利要求10所述的可携式电脑，其特征在于，所述基座包括底壳、电路板与螺

柱，所述电路板组装于所述底壳，所述螺柱设置于所述电路板，所述锁附件锁附至所述螺

柱。
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按键结构与应用其的可携式电脑

技术领域

[0001] 本发明涉及一种按键结构与应用其的可携式电脑。

背景技术

[0002] 在现有的笔记本电脑，或是配置有键盘模块的可携式电子装置，其键盘模块通常

需通过繁多的螺丝及铆钉进行装配，生产成本较高，且组装不方便。

[0003] 再者，此举常需要从笔记本电脑的主机底部提供对应的锁孔，以对应主机的顶壳、

底壳与键盘模块，方能顺利地将键盘模块组装在主机的顶面。换句话说，无论是进行安装或

维修时，技术人员皆必须将主机翻面(使主机的底面朝上)，待将所述螺丝卸下后，方翻转主

机使其顶面朝上，才能接续地逐一拆下外壳与键盘模块。

[0004] 另外，笔记本电脑内部的诸多组件，如硬盘机、中央处理器或各种适配卡之拆装或

维修皆需先将键盘模块移除，若以上述的组装方式锁合键盘模块，更添增维修时的不方便，

费工且费时。

发明内容

[0005] 本发明是针对一种按键结构与可携式电脑，其按键结构提供锁附件将托架与基座

锁附在一起，以使结构进一步地简化并紧凑。

[0006] 根据本发明的实施例，按键结构包括基座、托架、感应电路、弹性件、键帽以及锁附

件。托架配置在基座上，感应电路配置在托架上，且感应电路具有开口。弹性件配置在感应

电路上且罩覆开口。键帽配置在弹性件上且遮蔽弹性件。锁附件穿过开口而将托架锁附至

基座，其中键帽、弹性件与锁附件同轴排列，弹性件覆盖且遮蔽锁附件。

[0007] 根据本发明的实施例，可携式电脑机包括机体与键盘模块。机体具有基座。键盘模

块包括托架、感应电路与至少一按键。托架配置在基座上，感应电路配置在托架上，且感应

电路具有至少一开口。所述按键包括弹性件、键帽与锁附件。弹性件配置在感应电路上且罩

覆开口。键帽可拆卸地抵接在弹性件上且遮蔽弹性件。锁附件穿过开口而将托架锁附至基

座，其中键帽、弹性件与锁附件同轴排列，弹性件覆盖且遮蔽锁附件。

[0008] 基于上述，按键结构通过锁附件而将托架锁附至基座，其中感应电路具有开口，且

锁附件是先穿过开口后再锁入基座，而后再以弹性件、键帽依序组装其上，以达到键帽、弹

性件与锁附件是呈同轴排列的状态，也就是弹性件跨越且覆盖开口与锁附件，键帽覆盖弹

性件。

[0009] 换句话说，本发明的按键结构与应用其的可携式电脑通过上述构件配置，能有效

地简化键盘模块在机体上的组装型式，也就是相当于过前述锁附件即能让键盘模块与机体

锁固在一起。如此一来，现有键盘模块用以与机体组装的周缘结构便能有所简化，且利用按

键结构的内部空间作为锁附件的锁附空间，更能使键盘模块与机体之间的组装型式得以进

一步地紧凑化。

[0010] 对于机体而言，上述按键结构与键盘模块相当于皆从机体的顶侧进行拆装，因此
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使用者毋须如前述反复翻转机体，便能顺利地将键盘模块组装于机体或从其拆卸，而如此

紧凑与集中的拆卸结构有利于提高组装及维修的施作效率。

附图说明

[0011] 图1是依据本发明一实施例的可携式电脑的示意图；

[0012] 图2与图3分别是图1的可携式电脑的局部剖视图；

[0013] 图4是图2的可携式电脑于按键结构处的局部俯视图；

[0014] 图5是图1的可携式电脑于另一处局部剖视图；

[0015] 图6是图1的可携式电脑于另一处局部剖视图。

具体实施方式

[0016] 现将详细地参考本发明的示范性实施例，示范性实施例的实例说明于附图中。只

要有可能，相同组件符号在附图和描述中用来表示相同或相似部分。

[0017] 图1是依据本发明一实施例的可携式电脑的示意图。图2与图3分别是图1的可携式

电脑的局部剖视图。附图中提供直角坐标X‑Y‑Z以利于说明，请同时参考图1至图3，在本实

施例中，可携式电脑100，以笔记本电脑为例，其包括机体110与键盘模块120。机体110具有

基座111。键盘模块120包括托架121、感应电路122与至少一按键。如图1所示，为了便于描

述，本发明以图1所示按键123、124、125为例于后续实施例与对应附图中逐一说明。

[0018] 首先，即是图1至图3所示按键123，图4是图2的可携式电脑于按键结构处的局部俯

视图。请同时参考图2至图4，在本实施例中，托架121配置在基座111上，感应电路122配置在

托架121上，且感应电路122具有至少一开口(在此，以开口122a为例)。所述按键123包括弹

性件123a、键帽123b与锁附件123c。弹性件123a，也就是rubber  dome，其配置在感应电路

122上且罩覆开口122a。键帽123b可拆卸地抵接在弹性件123a上且遮蔽弹性件123a。锁附件

123c穿过开口122a而将托架121锁附至基座111，其中键帽123b、弹性件123a与锁附件123c

同轴排列(如图3所示中心轴CX)，弹性件123a覆盖且遮蔽锁附件123c。

[0019] 进一步地说，如图3所示，感应电路122包括上电路层L1、下电路层L2与绝缘层L3，

上电路层L1具有导电部C1，下电路层L2具有导电部C2，绝缘层L3配置在上电路层L1与下电

路层L2之间，且下电路层L2配置在托架121上。当键帽123b未受外力按压时，上电路层L1的

导电部C1与下电路层L2的导电部C2隔着间隙GP而彼此相对，当键帽123b受外力按压时，键

帽123b通过弹性件123a施力于上电路层L1，以使上电路层L1的导电部C1与下电路层L2的导

电部C2行经间隙GP而彼此抵接且电性导通，进而产生按键123被按压触发时所需产生的电

讯号。

[0020] 如图2所示，本实施例的按键结构A1相当于是由基座111、托架121、感应电路122、

弹性件123a、键帽123b与锁附件123c所构成。如图3、图4所示，上电路层L1的导电部C1环绕

开口122a，下电路层L2的导电部C2环绕开口122a，为了让锁附件123c能顺利地利用按键结

构A1的内部范围，因此通过上述导电部C1、C2的设置而完成所需条件。

[0021] 值得提及的是，由于锁附件123c已将托架121与基座111锁附在一起，因此通过所

述按键结构A1已能达到将键盘模块120是从机体110的顶部进行拆装的目的锁附件123c，其

中缘由即是利用按键结构A1的内部范围，而毋须在机体110(键盘模块120以外)的其他部分
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设置额外的锁附区，因而得以具备紧凑的结构设置。更甚者，弹性件123a的中央截面呈H形

而具有彼此对应的上裙部K1与下裙部K2，键帽123b抵接上裙部K1，下裙部K2跨越且环绕开

口122a，且下裙部K2抵接感应电路122。因此对于锁附件123c而言，弹性件123a及其上的键

帽123b都能对锁附件123c提供覆盖、遮蔽的效果，因此能有效地在可携式电脑100的外观上

隐藏锁附件123c，以达到所需的简洁美观效果。此外，对于使用者而言，仅需卸除键帽123b

与弹性件123a，即能对锁附件123c进行拆装。换句话说，使用者毋须反复翻转机体110，因此

能对可携式电脑100的组装、维修工艺提供简便的效果。

[0022] 详细来说，如图1所示，本实施例的机体110即是笔记本电脑的主机，其是由基座

111与顶壳112构成。再者，如图2与图3所示，锁附件123c是螺丝，基座111具有凸柱111b，凸

柱111b具有螺孔以适配螺丝。在本实施例中，所述螺孔是在凸柱111b内设置螺柱111d而完

成，其中螺柱111d是内柱面设有螺纹的金属空心柱体，通过热熔接着以固定于凸柱111b的

内部，进而供锁附件123c(螺丝)进行锁附。在另一未绘示的实施例中，也可直接对凸柱111b

攻牙以取得能与锁附件123c适配的内螺纹。

[0023] 再者，本实施例的托架121还具有凸部121a，而基座111还包括底壳111a与电路板

111c，其中凸柱111b例如与底壳111a是一体成型的结构，凸柱111b穿过电路板111c而抵接

托架121的凸部121a，也相当于锁附件123c是依序穿过凸部121a与电路板111c而锁附至基

座111的底壳111a上的凸柱111b。换句话说，本发明因应按键结构A1而产生的组装方法，即

是使用者是沿Z轴而从单一方向逐次堆栈底壳111a(包含凸柱111b及其内螺柱111d)、电路

板111c、托架121后，即能以锁附件123c进行锁附，而使键盘模块120的托架121与基座111组

装在一起，最后再依序组装弹性件123a与键帽123b，即可完成将键盘模块120组装至机体

110的工艺。反过来说，当欲进行拆除时，仅需先行拆卸键帽123b与弹性件123a，接着便能通

过卸除锁附件123c，而解除键盘模块120与机体110的结合关系。

[0024] 图5是图1的可携式电脑于另一处局部剖视图。请参考图5并对照图1，本实施例是

以按键124作为目标，以说明另一按键结构A2，在本实施例中，有别于前述实施例的锁附件

123c是穿过电路板111c，本实施例的按键结构A2实质上包括基座211、托架121、感应电路

122、弹性件124a、键帽124b与锁附件124c，其中托架121、感应电路122、弹性件124a与键帽

124b实质上与前述实施例相同，而不同处在于，本实施例的基座211实质上仅包括底壳

111a、电路板111c与螺柱111d，电路板111c组装于底壳111a，螺柱111d组装于电路板111c，

且锁附件124c在穿过开口122a与托架121后是直接锁附于电路板111c上的螺柱111d。

[0025] 换句话说，本实施例是先行将电路板111c组装至底壳111a后，再以锁附件124c将

托架121与电路板111c锁附在一起，而达到键盘模块120与基座211彼此结合的效果。此举有

利于当底壳111a受限于外形轮廓而无法形成如前述的凸柱111b，或是电路板111c与底壳

111a之间的空间尚须配置其他构件或电子组件而无空间形成前述的凸柱111b之时使用，且

同样能达到与前述实施例相同的结合效果。

[0026] 图6是图1的可携式电脑于另一处局部剖视图。请参考图6并对照图1，本实施例是

图1所示按键125处的局部剖视图。本实施例的按键结构A3实质上包括基座311、托架121、感

应电路122、弹性件125a、键帽125b与锁附件125c，其中托架121、感应电路122、弹性件125a、

键帽125b与锁附件125c实质上与图3所示实施例相同，而不同处在于，本实施例的基座311

实质上仅包括底壳111a、凸柱111b与螺柱111d。换句话说，本实施例的锁附件125c与前述实
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施例的锁附件123c皆是锁附于凸柱111b内的螺柱111d，而达到与底壳111a锁附结合的效

果，但并未穿过前述实施例的电路板111c。换句话说，本实施例的按键结构A3是适用于机体

110内但位于电路板111c范围之外的锁附机制。

[0027] 总和上述三个实施例，其反映出在可携式电脑100的机体110内的不同处，能因应

各处结构差异提供对应的锁附机制。但不变的是，键盘模块120能通过锁附件123c、124c、

125c是利用按键结构A1～A3的内部范围，而以紧凑结构产生对机体110的基座111结合固定

的效果，且受弹性件123a、124a、125a与键帽123b、124b、125b的覆盖与遮蔽，且因隐藏状态

以提供可携式电脑100简洁的外观。

[0028] 综上所述，在本发明的上述实施例中，按键结构通过锁附件而将托架锁附至基座，

其中感应电路具有开口，且锁附件是先穿过开口后再锁入基座，而后再以弹性件、键帽依序

组装其上，以达到键帽、弹性件与锁附件是呈同轴排列的状态，也就是弹性件跨越且覆盖开

口与锁附件，键帽覆盖弹性件。

[0029] 换句话说，本发明的按键结构与应用其的可携式电脑通过上述构件配置，能有效

地简化键盘模块在机体上的组装型式，也就是相当于过前述锁附件即能让键盘模块与机体

锁固在一起。如此一来，现有键盘模块用以与机体组装的周缘结构便能有所简化，且利用按

键结构的内部空间作为锁附件的锁附空间，更能使键盘模块与机体之间的组装型式得以进

一步地紧凑化。

[0030] 对于机体而言，上述按键结构与键盘模块相当于皆从机体的顶侧进行拆装，因此

使用者毋须如前述反复翻转机体，便能顺利地将键盘模块组装于机体或从其拆卸，而如此

紧凑与集中的拆卸结构有利于提高组装及维修的施作效率。

[0031] 最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽

管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依

然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进

行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术

方案的范围。
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图6
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